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Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Elektrolytbad fir das kathodische Abscheiden von binaren Legierungen und/oder Schichtfolgen unter Bildung von
weifen, korrosionsbestindigen, rissfreien und (hoch)glanzenden Uberziigen auf zumindest an ihrer Oberflache metallischen bzw. elekirisch
leitfahigen oder leitfahig beschichteten Objekten, welches Bad als Legierungsmetalle aus zumindest einer Palladiumverbindung, insbesondere
einem Palladiumsalz, als Primarmetall und zumindest einer Eisenverbindung, insbesondere einem Eisensalz als Sekundéarmetall besteht. Die
Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass es - zur Abscheidung einer Pd/Fe-Legierung mit einem Gehalt von 5-15 Gew-% Fe - als wésserige,
alkalisch reagierende Lésung, insbesondere mit einem pH-Wert von 7,5 bis 9, vorliegt und auBer den Metall-Verbindungen, als wesentliche
weitere Komponente zumindest ein Netzmittel, insbesondere aus der Gruppe der amphoteren Tenside, und zusétzlich mindestens einen der in
galvanischen Palladiumbadern in Oblicher Weise enthaltenen Glanzzusatz sowie Leitsalze, insbesondere pH-Stabilisatoren und insbesondere
Spannungsverminderer enthalt, wobei das Elektrolytbad frei von Ammoniak und Ammoniumverbindungen ist.
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